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5.10 5.10 有孔机壳的屏蔽有孔机壳的屏蔽
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有孔阵机壳屏蔽效能分析有孔阵机壳屏蔽效能分析

电子、电气设备机壳由于抵抗来自机壳内部的电磁场
以及机壳外部其他电子产品的电磁泄漏，必须满足电
磁兼容性要求。

设备机壳的完整性常常被用于提供可见性、通风以
及检修的缝隙和孔破坏。
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金属机壳的屏蔽效能受到机壳材料特性、尺寸、厚
度，机壳上孔缝的形状、尺寸、数量，机壳内部的印
制电路板，以及骚扰电磁波的照射方式、极化形式和
工作频率等的显著影响。

开口能够使外部电场、磁场透入到设备机壳的内部空
间，耦合到印刷电路板上，从而在内部导体上感应电
压和电流，降低电子电路、元器件的工作性能，设置
毁坏它们。
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在屏蔽问题中，屏蔽效能（Shielding Effectiveness，SE）是

衡量设备系统电磁兼容性的重要技术指标，其定义为没有屏
蔽体时观测点的场强幅度与存在屏蔽体时同一观测点的场强
幅度之比。若以分贝表示则为：
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在实际分析中，可以采用多种方法来分析并获得所需
的屏蔽效能。其中具体的计算往往涉及电磁场数值方
法的内容。尽管有多种不同的求解方式，但是都需要
根据前面理论定义和原理来进行具体的求解。因此在
工程中就需要根据具体问题进行具体分析。
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简单示例
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远区特性
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近区特性

侧视 正视
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近区特性
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特性一般性总结

• 孔直径越小，屏蔽效能越高，屏蔽效果越好。

• 正交排列孔阵的屏蔽效果优于交错排列孔阵的屏
蔽效果。

• 保持孔阵中孔数目不变，空间距越大，屏蔽效能
越高。
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屏蔽效果模拟对比分析屏蔽效果模拟对比分析工程研究（案例）工程研究（案例）
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